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1. Introduction 
Ce	 document	 propose	 une	méthode	 pratique	 pour	 configurer	 un	 rack	 basse	 température	
équipé	de	valves	EEPR	(Régulateur	de	pression	d'évaporateur	électronique)	contrôlées	par	
les	cartes	DT-EEPR	950-636C	de	Micro	Thermo.	

Un	exemple	est	présenté	ci-dessous,	accompagné	de	certaines	directives.	

Plusieurs	 variantes	 sont	possibles,	 selon	 les	 spécifications	 fournies	dans	Dual-Temp	EEPR	
Site	Engineering	(PUID	44-PHW-1001).	

Le	 présent	 document	 décrit	 des	 connexions	 réseau,	 souvent	 appelées	 «	liaisons	»	
(bindings).	Bien	que	les	connexions	réseau	ne	soient	normalement	pas	établies	en	usine,	 le	
fabricant	d’origine	doit	savoir	comment	se	feront	ces	connexions,	au	final,	dans	Alliance.	Le	
câblage	final	d’une	installation	est	affecté	par	les	liaisons	configurées.	

	
2. Description du rack 
Dans	cet	exemple,	il	est	supposé	que	le	rack	basse	température	:	

– utilise	un	dégivrage	au	gaz	chaud,	

– comporte	16	circuits	ordinaires,	et	

– comporte	deux	circuits	bi-température	desservant	des	îlots,	chacun	composé	de	
quatre	comptoirs	réfrigérés	bi-température.		

Quatre	(4)	cartes	DT-EEPR	et	quatre	(4)	cartes	MT-CKT	sont	nécessaires	pour	cet	exemple.	

Sauf	indication	contraire,	il	est	supposé	que	des	valves	EEPR	de	Sporlan	sont	utilisées.	Les	
valves	Alco	ne	 sont	 pas	 recommandées	pour	 les	 applications	 bi-température,	 car	 elles	 ne	
permettent	pas	le	contrôle	extrêmement	précis	nécessaire	en	présence	de	petites	charges	et	
de	grands	différentiels	de	pression.	

2.1 Associer des valves DT-EEPR à des circuits 
La	carte	DT-EEPR	peut	contrôler	six	valves,	tandis	que	le	MT-CKT	(contrôleur	de	circuit)	est	
limité	à	cinq	circuits	(10	relais).	

Dans	le	système	proposé,	chaque	circuit	est	associé	à	une	valve	portant	le	même	numéro	:	
circuit	1	associé	à	la	valve	1,	circuit	2	associé	à	la	valve	2,	etc.	La	sixième	commande	(drive)	
de	chaque	DT-EEPR	est	réservée	aux	comptoirs	réfrigérés	bi-température.	

La	conception	serait	similaire	pour	le	dégivrage	électrique,	sauf	que	le	deuxième	relais	du	
circuit	serait	chargé	de	piloter	les	éléments	chauffants	au	lieu	d’ouvrir	la	valve	solénoïde	de	
gaz	chaud.	

Les	valves	solénoïde	de	liquide	sont	représentées,	bien	qu’elles	ne	soient	pas	toujours	présentes.	

La	 stratégie	 de	 contrôle	 souhaitée	 est	 prise	 en	 charge	 par	 la	 configuration	 électrique	
illustrée	en	page	suivante.	Les	flèches	grises	représentent	certaines	des	connexions	réseau	
(liaisons)	à	établir	dans	Alliance,	le	cas	échéant,	par	le	plug-in.	
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 ASSOCIER DES SORTIES VERS DES VALVES DT-EEPR À DES CIRCUITS 
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2.2 Caractéristiques des cartes DT-EEPR1 et MT-CKT1 
Le	 technicien	 peut	 configurer	 plusieurs	 groupes	 de	 succion.	 La	 seule	 limitation	 est	 qu’un	
contrôleur	DT-EEPR	donné	ne	prend	en	charge	que	deux	groupes	de	succion.	

Il	est	supposé	que	Sys	1,	Sys	2	et	Sys	3	sont	sur	un	groupe	de	succion	SG1,	avec	un	point	de	
consigne	de	-35	°F,	tandis	que	Sys	4,	Sys	5	et	Sys	17	sont	sur	SG2	à	-25	°F.	La	tuyauterie	et	
les	liaisons	sont	affectées,	mais	pas	le	câblage.	

Certaines	 contraintes	 liées	 à	 la	 tuyauterie	 imposent	 que	 les	 valves	 bi-température	 soient	
situées	 à	 l’intérieur	 (ou	 très	 près)	 du	 comptoir	 réfrigéré.	 Des	 dispositions	 doivent	 être	
prises	afin	que	ces	valves	puissent	être	raccordées	après	l’installation	du	rack	sur	site.	

Le	câblage	de	la	paire	DT-EEPR1	et	MT-CKT1	est	illustré	ci-dessous.	
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La	pression	de	succion	(SP)	et	le	point	de	consigne	correspondant	(SPStPt)	sont	envoyés	au	
nœud	DT-EEPR-1	par	les	groupes	de	succion	SG1	et	SG2,	car	certains	circuits	sont	raccordés	
à	SG1	et	d’autres	à	SG2.	

2.3 Caractéristiques des cartes DT-EEPR4 et MT-CKT4 
Le	câblage	de	la	paire	DT-EEPR2	et	MT-CKT2	est	similaire	au	câblage	des	cartes	DT-EEPR-1	
et	MT-CKT1.	Il	en	va	de	même	pour	le	câblage	de	la	troisième	paire,	DT-EEPR3	et	MT-CKT3.	

Pour	 une	 carte	 MT-CKT4,	 un	 câblage	 différent	 est	 nécessaire	 pour	 contrôler	 les	 huit	
comptoirs	réfrigérés	bi-température,	en	plus	du	dernier	circuit	simple	température,	Sys	16.	

Ce	câblage	est	illustré	ci-dessous.	Les	liaisons	réseau	sont	représentées	par	des	lignes	grises,	
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Dans	le	schéma	de	la	page	précédente,	les	dégivrages	de	Sys	16	sont	simplement	contrôlés	
par	 le	 premier	 circuit	 sur	 MT-CKT4.	 Le	 circuit	 envoie	 une	 demande	 de	 dégivrage	 à	 la	
valve	1,	qui	positionne	la	valve	EEPR,	puis	confirme	l’opération.	

Pour	 Sys	17	 et	 Sys	18,	 la	 procédure	 est	 plus	 complexe.	 Vu	 que	 les	 quatre	 comptoirs	
réfrigérés	d’un	îlot	dégivrent	simultanément,	quatre	valves	EEPR	doivent	être	positionnées.	

Pour	 Sys	17,	 le	 deuxième	 circuit	 sur	MT-CKT4	envoie	une	demande	 à	 la	 valve	de	 Sys	17a	
(valve	6	sur	DT-EEPR1).	Le	message	est	immédiatement	transmis	aux	trois	autres	valves	de	
Sys	17.	Lorsque	les	quatre	valves	sont	positionnées	pour	le	dégivrage,	Sys	17d	(valve	6	sur	
DT-EEPR4)	envoie	une	confirmation	au	circuit	2	de	la	carte	MT-CKT4.	

Toutes	 les	 liaisons	 nécessaires	 au	 dégivrage	 sont	 configurées	 automatiquement	 par	 le	
plug-in.	

Selon	 le	 mécanisme	 décrit	 ci-dessus,	 les	 valves	 EEPR	 d’un	 îlot	 bi-température	 n’ont	 pas	
besoin	de	se	trouver	sur	le	même	contrôleur.	

Les	dégivrages	au	gaz	chaud	d’un	îlot	bi-température	sont	normalement	effectués	en	faisant	
circuler	 du	 gaz	 chaud	 à	 travers	 les	 valves	 EEPR	 ouvertes.	 Par	 conséquent,	 une	 valve	
solénoïde	d’arrêt	de	succion	est	prévue	au	niveau	du	rack,	tel	qu’illustré.	

	
3. Câblage de l’armoire 
La	 figure	 en	 page	 suivante	 montre	 le	 câblage	 requis	 dans	 l'armoire	 pour	 l’alimentation	
électrique	des	contrôleurs.	

Chaque	contrôleur	DT-EEPR	nécessite	un	courant	de	2,1	ampères	pour	piloter	des	valves	
Sporlan.	Pour	des	valves	Alco,	un	courant	de	3,4	ampères	est	nécessaire.	Les	exigences	de	
tension	et	d’alimentation	sont	détaillées	dans	les	spécifications	techniques	Dual	Temp	EEPR	
Engineering	Specifications	for	DT-	EEPR	Site	Installation.	
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Contrôleurs du Condenseur et des Régulateurs de pression de succion 
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